
半導体プロセス半導体プロセス
実習実習・講習会・講習会

お問合せ先：研究支援部 052-809-1723 sympo@toyota-ti.ac.jp

2024

半導体微細加工技術の共通基盤を身に付け半導体微細加工技術の共通基盤を身に付け

新領域を開拓する人材を育成します新領域を開拓する人材を育成します

13:30-17:10
9/12 (木)講義

・ホトリソグラフィ技術を用いたAl薄膜の微細加工から

　電気特性の測定評価までの一連のプロセスを体験

・酸化拡散や気相成膜など製造プロセスや装置を説明

　　半導体微細加工で

      製作する熱電対

ホトリ
ソグラ

フィ エッチ
ング 測定 講義

アクセスアクセス

  限定
  12名

昨年度参加者全員が「本実習を同僚、知り合いに勧めたい！」と回答
他に「電子部品への理解を深める上で設備や工法に触れることは有意義」
「実習は初めてだが、百聞は一見に如かずで非常に分かりやすい」など
是非、ご検討ください！

企業：30,000円
大学・研究機関等
 ����：20,000円
学生：10,000円

参加費

9/13(金)実習
�9:30-16:30


